
IS2064S/B

Bluetooth® 4.2 ROM 立体声 SoC 
特性

• 符合 Bluetooth v4.2 规范

• 支持立体声模式 （可在两个 Bluetooth 音频设备上
播放音频）的 ROM SoC

• Bluetooth 音频配置文件

- A2DP 1.3

- AVRCP 1.6

- HFP 1.6
- HSP 1.2

- SPP 1.2

• 蓝牙低功耗 （Bluetooth Low Energy， BLE）
- 一般访问服务

- 设备信息服务

- 用于数据通信的专有服务

- 苹果通知中心服务 （Apple Notification Center 
Service， ANCS）

• 支持 16 kHz 高清 （HD）语音

• 音频接口

- I2S 数字输出

- 模拟输出

- 辅助输入

- 麦克风输入

• 集成电池充电器 （最高 350 mA）

基带特性

• 16 MHz 主时钟输入

• 内置 EEPROM

• 通过 HFP/A2DP 和 SPP/BLE 同时连接到两个主机

• 自适应跳频 （Adaptive Frequency Hopping，
AFH） 

音频编解码器

• 子带编码 （SBC）和高级音频编码 （AAC）解码

• 20 位数模转换器 （Digital-to-Analog Converter，
DAC），具有 98 dB SNR 

• 16 位模数转换器 （Analog-to-Digital Converter，
ADC），具有 92 dB SNR

• 最高支持 24 位的 96 kHz I2S 数字音频 

射频 （RF）特性

• 发送输出功率：+2 dBm

• 接收灵敏度：-90 dBm （2 Mbps EDR）

• 组合的发送 / 接收 RF 终端，简化了外部匹配并减
少了外部天线开关

• 适用于 2 类或 3 类应用的发送 / 接收 RF 开关

• 集成合成器，无需外部压控振荡器 （Voltage-
Controlled Oscillator，VCO）、变容二极管、谐振
器或环路滤波器

• 内置有数字微调功能的晶体振荡器，可以补偿温度
或工艺差异

DSP 音频处理

• 包括 32 位 DSP 内核

• 同步面向连接 （Synchronous Connection-
Oriented， SCO）通道操作

• 8/16 kHz 噪声抑制 
• 8/16 kHz 回音消除

• 适用于宽带语音的改进子带编码 （Modified Sub-
Band Coding， MSBC）解码器

• 内置高清去噪音频 （High Definition Clean 
Audio， HCA）算法，同时适用于窄带和宽带语音
处理

• 数据包丢失恢复（Packet Loss Concealment， PLC）

• 内置音效算法

• 串行复制管理系统 （SCMS-T）内容保护

封装详细信息
参数 IS2064S IS2064B

封装类型 QFN BGA

引脚数 68 61

接点 / 引线间距 0.4 0.5

封装大小 8x8x0.9 5x5x0.9

注： 所有尺寸均以毫米（mm）为单位 （另有指明除外）。
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IS2064S/B
外设

• 用于主机 MCU 通信的 UART 接口

• 全速 USB 1.1 接口（IS2064S）
• 内置锂离子和锂聚合物电池充电器 （最高 350 mA）

• 集成了 1.8V 和 3V 可配置开关稳压器与低压差
（Low-DropOut， LDO）稳压器

• 用于电池监视的内置 ADC、电压传感器和充电器
过热保护 

• 内置欠压保护 （Under-Voltage Protection， UVP） 
• LED 驱动器：3 （IS2064S）和 2 （IS2064B）

• GPIO：14 （IS2064S）和 9 （IS2064B） 

工作条件

• 工作电压：3.2V 至 4.2V
• 工作温度：-20°C 至 +70°C

应用

• 便携式扬声器

• 耳机和听筒

• 耳塞和领口式耳机

描述

IS2064S/B 是基于 ROM 的立体声 SoC，符合 Bluetooth
v4.2 规范，具有增强数据速率（Enhanced Data Rate，
EDR）。它支持在两个器件上播放音频，例如来自同一
个音频源的两个扬声器。 

它集成了 32 位 DSP 协处理器和编解码器，专用于语音
和音频应用。对于语音应用，可实现CVSD编码 /解码、
8K/16K 减噪和回音消除。对于音频应用，可使用 SBC
和 AAC 低复杂度 （AAC Low-Complexity， AAC-LC）
解码功能。 

除了支持最高 24 位、96 kHz 数据格式的 I2S 数字音频
接口外，IS2064S/B SoC 还具有 20 位的音频 DAC。系
统优化包括集成电池电压传感器、电池充电器、开关稳
压器和 LDO。

表 1 提供了 IS2064S/B SoC 的订购信息。

表 1： 订购信息

器件 Bluetooth 版本 封装 部件编号

IS2064S Bluetooth 4.2 ROM SoC，集成 1 个麦克
风和立体声扬声器输出以及 I2S 数字接口

8x8x0.9 mm 的 68-QFN 封装 IS2064S-114SM

IS2064B Bluetooth 4.2 ROM SoC，集成 2 个麦克
风和立体声扬声器输出以及 I2S 数字接口

5x5x0.9 mm 的 61-BGA 封装 IS2064B-114SM
DS60001475A_CN 第 2 页 先行稿  2018 Microchip Technology Inc.



IS2064S/B
图 1 展示了 IS2064S/B SoC 的典型框图。

图1： IS2064S/B SOC框图

注 1： 仅限 IS2064B。

2： 仅限 IS2064S。
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IS2064S/B
表 2 介绍了 IS2064S/B SoC 的主要特性。

表2： IS2064S/B主要特性

器件                                                 IS2064S IS2064B

应用 便携式扬声器 耳机 
（游戏 / 头戴式）

引脚数 68 61

尺寸 （mm） 8x8 5x5

音频 DAC 输出 2 个通道 2 个通道

DAC （单端） SNR， 2.8V （dB） -98 -98

DAC （无电容式） SNR， 2.8V （dB） -96 -96

ADC SNR， 2.8V （dB） -92 -92

I2S 数字输出 有 有

模拟输出 有 有

模拟 AUX-In 有 有

单声道麦克风 1 2

外部音频放大器接口 有 有

UART 有 有

全速 USB 1.1 有 否

LED 驱动器 3 2

集成 DC-DC 降压稳压器 1 1

集成 LDO 稳压器 2 2

DC 5V 适配器输入 有 有

电池充电器 （最高 350 mA） 有 有

对充电器进行过热保护的 ADC 有 有

欠压保护 （UVP） 有 有

GPIO 14 9

EEPROM 256K 256K

多频声 有 有

DSP 功能 （音频播放和语音呼叫） 有 有

BLE 有 有

Bluetooth 配置文件

HFP 1.6 1.6

HSP 1.2 1.2

A2DP 1.3 1.3

SPP 1.2 1.2

AVRCP 1.6 1.6
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IS2064S/B
图 2 展示了 IS2064S SoC 的引脚图。

图2： IS2064S SOC引脚图
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IS2064S/B
图 3 展示了 IS2064B SoC 的引脚图。

图3： IS2064B SOC引脚图
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IS2064S/B
表 3 介绍了 IS2064S 和 IS2064B SoCs 的引脚。

表 3： 引脚说明

IS2064S
Pin 编号

IS2064B
Ball 编号

类型 名称 描述

1 — P VDDAO 专用于编解码器输出放大器的电源（3.0V 到 3.6V）；连接到
CODEC_VO 引脚

2 A4 O AOHPM 耳机共模输出 / 感应输入

3 A3 O AOHPL 左通道模拟耳机输出 

4 A2 P VDDA 用于外部编解码器的电源（3.0V 到 3.6V）或参考电压；连接到
CODEC_VO 引脚

5 B3 P VCOM 用于编解码器的内部偏置电压，将一个 4.7 μF 电容接地

6 C1 I MIC_N1 MIC1 单声道差分模拟负输入

7 D1 I MIC_P1 MIC1 单声道差分模拟正输入

— A1 I MIC_N2 MIC2 单声道差分模拟负输入

— B1 I MIC_P2 MIC2 单声道差分模拟正输入

8 C2 P MIC_BIAS 电子麦克风偏置电压

9 E1 I AIR 右通道，单端模拟输入

10 F1 I AIL 左通道，单端模拟输入

11 D2 P VDD_CORE 内核 1.2V 电源输入；连接到 CLDO_O 引脚；通过 1 μF （X5R/
X7R）电容连接到 GND

12 — O P1_2 I2C SCL （内部 EEPROM 时钟），不连接

13 E2 I/O P1_3 I2C SDA （内部 EEPROM 数据），需要外部 4.7KΩ的上拉电阻

14 F2 I RST_N 系统复位（低电平有效）

15 B2 P VDD_IO I/O 电源输入 （3.0V 到 3.6V）；连接到 LDO31_VO ；通过 1 μF
（X5R/X7R）电容连接到 GND

16 G1 I/O P0_1 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• 使用 2 类 RF （默认）时为 FWD 键，低电平有效

• 外部 RF 发送 / 接收开关的 1 类发送控制信号，高电平有效

17 G2 I/O P2_4 不连接

18 H2 I/O P0_4 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• Out_Ind_1

19 H3 I P1_5 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• 滑动开关检测器，高电平有效

• Out_Ind_1

• 主 / 从模式控制 

20 H4 O HCI_RXD HCI UART 数据输入

21 H5 I HCI_TXD HCI UART 数据输出

22 H1 P CODEC_VO 编解码器电源的 LDO 输出

23 J1 P LDO31_VIN LDO 输入，连接到 SYS_PWR

24 J2 I LDO31_VO VDD_IO 电源的 3V LDO 输出，不校准

25 J3 P ADAP_IN 5V 电源适配器输入
 2018 Microchip Technology Inc. 先行稿 DS60001475A_CN 第 7 页



IS2064S/B
26 J4 P BAT_IN 电池输入，电压范围：3.2V 至 4.2V
当外部电源连接到 ADAP_IN 引脚时，如果未连接电池， BAT_IN 引
脚可以保持开路

27 H6 P AMB_DET 用于环境温度检测的模拟输入

28 J5 P SAR_VDD SAR 1.8V 输入；连接到 BK_O 引脚

29 J6 P SYS_PWR 来自 BAT_IN 或 ADAP_IN 引脚的系统电源输出

30 J7 I BK_VDD 1.8V 降压 VDD 电源输入；连接到 SYS_PWR 引脚

31 J8 I BK_LX 1.8V 降压稳压器反馈路径

32 J9 I BK_O 1.8V 降压稳压器输出

33 H9 P MFB • 多功能按钮和电源键

• UART RX IND，高电平有效（供主机 MCU 用来唤醒 Bluetooth
系统）

34 — P LED3 LED 驱动器 3

35 G9 P LED2 LED 驱动器 2

36 F9 P LED1 LED 驱动器 1

37 — P P3_7 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• UART TX_IND，低电平有效 （供 Bluetooth 系统用于唤醒主机
MCU）

38 — P P3_5 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

39 H7 I/O P0_0 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• 滑动开关检测器，高电平有效

40 H8 I/O P0_3 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• REV 键 （默认），低电平有效

• 蜂鸣器信号输出

• Out_Ind_2

• 外部 RF 发送 / 接收开关的 1 类接收控制信号，高电平有效

41 — I/O EAN 不连接

42 — P AVDD_USB USB 电源输入；连接到 LDO31_VO 引脚

43 — I/O DM 差分数据负信号 USB

44 — I/O DP 差分数据正信号 USB

45 E9 P CLDO_O 1.2V 内核 LDO 输出，仅供内部使用。通过 1 μF 电容连接到 GND

46 D9 P PMIC_IN 内部模块的 1.8V 电源输入；连接到 BK_O

47 C9 P RFLDO_O 1.28V RF LDO 输出，仅供内部使用。通过 1 μF 电容连接到 GND

48 D8 P VBG 用于去耦干扰的参考带隙输出，通过 1 μF 电容连接到 GND

49 C8 P ULPC_VSUS ULPC 1.2V 输出电源，最大负载为 1 mA，通过 1 μF 电容连接到
GND

50 B9 I XO_N 16 MHz 晶振负输入

51 A9 I XO_P 16 MHz 晶振正输入

表 3： 引脚说明

IS2064S
Pin 编号

IS2064B
Ball 编号

类型 名称 描述
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IS2064S/B
图注： I= 输入引脚 O= 输出引脚 I/O= 输入 / 输出引脚     P= 供电引脚

注： 所有 I/O 引脚均可使用 UI 工具（基于 Windows 的实用程序）进行配置。

52 A8 P VCC_RF 合成器和发送 / 接收模块的 RF 电源输入 （1.28V），连接到
RFLDO_O

53 A7 I/O RTX/ 
RF_RTX

RF 路径（发送 / 接收）

54 — I/O P3_1 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• 使用 1 类 RF （默认）时为 REV 键，低电平有效

55 — I/O P3_3 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• 使用 1 类 RF （默认）时为 FWD 键，低电平有效

56 — I/O P3_6 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• 主 / 从模式控制

57 G8 I/O P0_2 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• 播放 / 暂停键 （默认）

58 D5 I/O P2_0 系统配置引脚用于在以下任意一种模式下配置 SoC：

• 应用模式（用于正常工作的情况）

• 测试模式（用于更改 EEPROM 值）

蜂鸣器信号输出

59 F8 I/O P2_7 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• 提高音量键（默认），低电平有效

60 E8 I/O P3_0 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• AUX-In 检测器，低电平有效

61 — I/O TFS0 I2S 接口：左 / 右时钟

62 B8 I/O P0_5 可配置的控制或指示引脚（若配置为输入，则为内部上拉）

• 减小音量键（默认），低电平有效

63 B2 P VDD_IO I/O 电源输入 （3V 到 3.6V）；连接到 LDO31_VO 引脚；通过 1 μF
（X5R/X7R）电容连接到 GND

64 B7 I/O DR0 I2S 接口：数字左 / 右数据

65 B6 I/O RFS0 I2S 接口：左 / 右时钟

66 B5 I/O SCLK0 I2S 接口：位时钟

67 B4 I/O DT0 I2S 接口：数字左 / 右数据

68 A5 O AOHPR 耳机输出，右通道

69-83 — P EP 裸露焊盘，用作接地（GND）引脚

— A6、E4、
E5、E6、

F5

P GND 参考地

表 3： 引脚说明

IS2064S
Pin 编号

IS2064B
Ball 编号

类型 名称 描述
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请注意以下有关 Microchip 器件代码保护功能的要点：

• Microchip 的产品均达到 Microchip 数据手册中所述的技术指标。

• Microchip 确信：在正常使用的情况下， Microchip 系列产品是当今市场上同类产品中最安全的产品之一。

• 目前，仍存在着恶意、甚至是非法破坏代码保护功能的行为。就我们所知，所有这些行为都不是以 Microchip 数据手册中规定的操

作规范来使用 Microchip 产品的。这样做的人极可能侵犯了知识产权。

• Microchip 愿与那些注重代码完整性的客户合作。

• Microchip 或任何其他半导体厂商均无法保证其代码的安全性。代码保护并不意味着我们保证产品是 “牢不可破”的。

代码保护功能处于持续发展中。Microchip 承诺将不断改进产品的代码保护功能。任何试图破坏 Microchip 代码保护功能的行为均可视
为违反了《数字器件千年版权法案 （Digital Millennium Copyright Act）》。如果这种行为导致他人在未经授权的情况下，能访问您的

软件或其他受版权保护的成果，您有权依据该法案提起诉讼，从而制止这种行为。
提供本文档的中文版本仅为了便于理解。请勿忽视文档中包含
的英文部分，因为其中提供了有关 Microchip 产品性能和使用

情况的有用信息。Microchip Technology Inc. 及其分公司和相
关公司、各级主管与员工及事务代理机构对译文中可能存在的
任何差错不承担任何责任。建议参考 Microchip Technology
Inc. 的英文原版文档。

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便
利，它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范，
是您自身应负的责任。Microchip 对这些信息不作任何明示或

暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保，包括但不
限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用
性的声明或担保。 Microchip 对因这些信息及使用这些信息而

引起的后果不承担任何责任。如果将 Microchip 器件用于生命

维持和 / 或生命安全应用，一切风险由买方自负。买方同意在

由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时，会维护和保障
Microchip 免于承担法律责任，并加以赔偿。除非另外声明，在

Microchip 知识产权保护下，不得暗中或以其他方式转让任何

许可证。
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